
平成 26 年３月 25 日  
各  位  

会  社  名   旭 有 機 材 工 業 株 式 会 社  

代表者名   代表取締役社長  藤原  孝二  

（ｺｰﾄﾞ：4216 東証第 1 部） 

問合せ先   執行役員  総務・人事部長  

 上荷田  洋一  

（TEL．03－3578－6001） 

 
 

連結子会社の解散に関するお知らせ  
 
当社は、平成 26 年３月 25 日開催の取締役会において、下記の通り、連結子会社の

解散を決議しましたので、お知らせいたします。  
 

記  
 
１．当該子会社の概要  

（ 1）商号      エーオーシーテクノ株式会社  
（ 2）所在地     埼玉県さいたま市中央区鈴谷３－７－９  
（ 3）代表者     代表取締役社長  大西  勝弘  
（ 4）事業内容    半導体関連洗浄装置等の設計・製作・販売  
（ 5）資本金     300 百万円  
（ 6）設立年月日   平成 14 年７月 15 日  
（ 7）出資比率    当社 100％  

 
２．解散の理由  

当該子会社は、半導体関連洗浄装置等の設計・製作・販売を目的として設立

されましたが、昨今の半導体・液晶・太陽電池関連の事業環境低迷の影響を   

受けて業績が悪化しており、今後も業績の回復が困難であると判断されること

から、この度同社の解散を決定いたしました。  
 
３．今後の日程  

当該子会社による臨時株主総会での解散決議は７月を予定しております。  
なお、清算結了の具体的な時期につきましては、現時点において未定です。  

 
４．お客様への対応  

当該子会社のお客様に係る同社製品のサポート業務につきましては、今後  

当社グループにて対応してまいります。  
 
５．業績に与える影響  

今後、当該子会社の解散に伴う整理損の発生が予想されますが、現時点に   

おいて平成 26 年３月期連結業績予想に変更はありません。  
 

以上  


